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标准 (包含：年) 条款 编号

IEC60335-1:2020
第29.1条，附录J 2283

类别

家用及类似用途电器

主题 关键词 制定

 提供 1类保护的印刷电路板模塑的附

件 J的适用性

提供 1 类保护的 PCB 模塑 ETF1

问题

对于在印刷电路板（PCB）的同一外层上放置两个导体且其间存在距离的情况，这种平面布局应采

用 1 类保护。为此，相关区域需用绝缘树脂覆盖，该树脂通过 PCB 模塑工艺施加。

问题 1：这是适用于附录 J 的涂层吗？

决议

是的，这应被视为 IEC 60335-1 第 29.1 条中所提及的涂层。如果要求 1 类保护或 2 类保护，则应

适用附录 J。

注释

问询:
日期:2025-02-26

PDSH:
发布年度：2025年

将在 CTL全体会议上批准：2026年

DSH
发布年度：

IEC 60335-1:2020 第 29.1 条仅提及将涂层作为提供 1类保护的一种手段。

IEC 60644-3:2016 提到了涂层和模塑；但仅提供了涂层的定义。

IEC 60664-3:2016 将灌封和模塑与涂层一起纳入其适用范围，因此应当理解为，IEC 60335-1 第 29.1 条

中所提及的涂层涵盖了 IEC60664-3 中所包含的所有保护类型。


